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说明、目录、图表目录
报告说明:

    博思数据发布的《2017-2022年中国印制电路板制造行业市场调查与发展前景研究报告》介

绍了印制电路板制造行业相关概述、中国印制电路板制造产业运行环境、分析了中国印制电

路板制造行业的现状、中国印制电路板制造行业竞争格局、对中国印制电路板制造行业做了

重点企业经营状况分析及中国印制电路板制造产业发展前景与投资预测。您若想对印制电路

板制造产业有个系统的了解或者想投资印制电路板制造行业，本报告是您不可或缺的重要工

具。

    电路板市场发展现状向好，主要是来自下游电子工业、电子产品的带动。而且眼下我国已

经迈入了5G时代，消费电子更是面临新一轮的发展，势必会带来更大的电路板需求。 

    下游市场需求眼下是在持续扩大，汽车电子的兴起，也会加剧电路板的短缺，预计到2020

年全球印制电路板的市场需求将会达到90亿美元。虽然市场规模极为庞大，但是对于经营者

来说，如果不能与上游原材料产业协同共进，其发展势必会受到限制。 

    想要把握这一市场机遇，除了扩大生产规模以外，还可以有另外一种选择。毕竟现在原材

料的短缺是全球性的问题，一时间难以改变。而厂商想要实现业绩提升，不妨从研发方面入

手，布局高端产能，例如汽车电子用电路板、服务器用电路板、射频应用电路板、高速传输

用电路板，通过对这些细分市场进行深入开发，提高产品的科技含量，以符合下游电子产品

制造商的需求，才有可能将物质资源的价值最大化。 

    而且，从新兴领域，也能为电路板厂商找到一些新的发展机会。例如苹果、夏普、鸿海等

共同推动的Micro LED显示技术，也被业界看好。而这一技术，势必会催生新的电路板需求。

目前电路板行业的转型升级已经成为必然趋势，如果不能与下游应用、消费类电子的迭代保

持一致，那么势必会被时代抛弃。 
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